
 

 

证券代码：688230                               证券简称：芯导科技  

上海芯导电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 

                                                   编号：2023003 

投资者关系活

动类别 

□特定对象调研        □分析师会议 

□媒体采访            业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            □其他 

参与单位名称 参与业绩说明会的广大投资者 

时间 2023 年 4 月 26 日 14:00-15:30； 

地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 

上市公司接待

人员姓名 
董事长、总经理 欧新华；财务总监、董事会秘书 兰芳云 

投资者关系活

动主要内容介

绍 

问答环节： 

1、 请问公司在对外投资方面有哪些计划和进展？ 

尊敬的投资者，您好！2022 年度，为保障募投项目的有

效实施和管理，提高募集资金的使用效率，同时，为了吸引

更多产业人才，获得更好的联动效应，公司在无锡设立了全

资子公司芯导科技（无锡）有限公司，并新增该子公司为募

投项目实施主体之一。 

此外，公司以自有资金 5,000 万元参与投资了北京光电

融合产业投资基金（有限合伙），借此拓展相关产业资源，拓

宽投资渠道，把握投资机会，优化投资结构。 

以参与投资产业基金为契机，伴随着下游消费电子、光

伏储能、工业控制、汽车电子等应用市场的大力推广带来的

市场机遇，我们将持续关注与公司技术、产品、业务等协同

性好的优质上下游资源，充分调研并科学、审慎地进行投资

项目的可行性分析，积极整合上下游资源，进一步优化公司

投资结构。感谢您的关注！ 

2、 您好，公司MOS产品方面的技术处于什么水平？ 



 

 

尊敬的投资者，您好！公司 MOS 产品主要采用沟槽和

屏蔽栅结构相关技术，主要代工采用 8 英寸和 12 英寸工艺，

特色为超低导通阻抗、低开关损耗的 MOS 产品，该等核心

技术使得公司芯片产品及应用方案在性能、面积、功耗、兼

容性等方面较为先进。公司的部分 TVS、MOSFET 等功率器

件产品在技术上处于国内前列，与国际大厂的技术相当。谢

谢！ 

3、 公司对新产品的开发有什么规划？ 

尊敬的投资者，您好！针对功率器件，公司将开发一系

列应用于消费类电子、工业控制、光伏储能、汽车电子等领

域的大功率高性能 ESD、TVS 产品、超低 Vf 的肖特基二极

管以及超低导通阻抗、超低栅极电荷的 SGT MOSFET、SJ 

MOS、IGBT、第三代半导体 GaN HEMT 功率器件。针对功

率 IC 产品，公司将加速 USB PD 快充技术的开发，以满足

5G 时代手机快充市场；加快 DC-DC、LDO 稳压器产品开发

和布局，抢占 5G 时代手机终端需求及物联网（IOT）平台超

低功耗电源管理；扩展现有开关充电、线性充电产品系列，

扩大公司电源产品的市场覆盖率和市场份额。公司将结合募

投项目的实施，对技术平台进行升级，为后续技术研发和新

产品开发提供更加有力的支撑，保持竞争力水平。谢谢！ 

4、 公司在手机折叠机领域是否有涉猎？ 

尊敬的投资者，您好！公司积极推动产品升级迭代，基

于自有的成熟设计模块，推陈出新，开发出了效率更高、更

智能化的全系列充电芯片、保护芯片等产品。公司的 TVS 产

品具备超薄的封装尺寸，已成功应用于客户折叠屏手机中，

提高手机充电性能的同时可以改善机体厚度。公司针对移动

终端小型化的场景推出了超小封装产品系列，以其高性能、

低损耗、低漏电的特点，不但助力客户产品实现更紧凑的功

能布局，打造轻巧精致的设备外观，更为其安全使用保驾护



 

 

航。谢谢！ 

5、 公司在降本增效方面有什么措施，如何看待行业未

来发展？ 

尊敬的投资者，您好！公司始终关注经营效率，在加速

产品的技术更新与迭代的同时，不断加强供应链管理，一直

保持着较为稳定的毛利率水平。 

复杂的外部环境因素促使集成电路产业实现自主可控

要求越来越迫切，国产替代进口需求空间巨大，具有自主核

心技术的国产芯片份额会有极大的提升。国内终端厂商逐步

将供应链转移至国内，有助于真正发挥上下游联动发展的协

同作用，半导体产业的国产替代持续加速进行，给中国本土

企业带来了绝佳的市场机会。谢谢！ 

附件清单（如

有） 
 

日期 2023 年 4 月 

 


